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技术参数：

1.COVER LENS 为南玻光学强化玻璃;强化深度：8-10um;
2.FPC接口线为COB全出PIN接口;
3.PCB板IC:ILI2302M，触摸通道：RX47*TX37；

4.
5.表面硬度为7H;
6.透光率为87%以上;
7.未注明公差为±0.2mm;
8.产品符合RoHS标准.
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韩国人山6015C(0.15MM)

不包括双面胶厚度
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双面带胶高分子高密度防滑加硬PU补强

表面胶用韩国人山 6015C T=0.15

总厚度：1.05MM

韩国人山6015C(0.15MM)

Chamfer ≤0.3mm

2±0.1 LENS

出货时每片TP配一个PCB小板

放大比例（3：1）
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